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L = (poles - D) x ps + 370 nsulotion coordnation / Isalationskoording tion
L = (olzohl - ) x M + 370 according to / noch DIN/VIE 0110-1 0497 w VIE
pin spacing / Rostermss 05 in 381 e
| 3 yoltage / Befiessungsspannung 0V {60y~eff
according to VIE 0110
degree of contomnotion 3
nach ‘/TI D0 Verschrutzungsgrad 3
gurge yaltege 23kV ot oyeryoltoge category Il
. | | Benes sungs-Stosssponnung 23kV kei Oberspannungskoteqorie 111
i s I W nsulation Materiol group insulating materiol I: 600 < CT-
T | 1 . Isalierstof fgruppe Isalierstoff I: 600 < CLI
| ' | ninirum clearences or creepage 2 m ot comected solid fire 914 ma
! | ' . . Kleinste Luft- oder Kriechstrecke 2 nn bei angeschl. Vollokoht 814 nn
i : | #ox. current / Bemessungsstron 12A (24
: | . . tightening tor que 131 - in
| f P Anzugsdrehwonent der Schraube 045 Nn nox.
. ‘ 4 _ fire range / Anschlussourchsesser AYG Cu. Sokl\ysﬁtrésﬁlrses l 004 - 014 m
~ 13| o 0!
: - . _ AYG 28-18 Sir.
| ; « l ) hax. connection yolune single-yire stronded-fire
} i : — Nennquerschnitt eindrtintig feins tartntig
| T T nn? 15 = AyG 16 10 = AyG 8
' . | solderpin divensions 05 m x 09 mn
\j/ LGtstif tobnessungen recommended drilling in the PCB 811 mn
4 - enpfohlene Bohrung in der Leiterplotte @11 nn
2 hax. liiting temperature +05C
- " [bere Grenztenperatur +05'C
09 : tin. lititing temperature -40C
37 Untere Grenztenperotur -40C
B = (oles - D x '-——| clinotic closs 40/{05/56 according ta DIN IEC 68-1
B = (Potzoht - b o B 73 Kinotische Ksse 407105756 rach DIN IEC 68-1
| type of protection IP 00 ot connected noninal dioneter
occroding to [EC 529
Schutzort nach IEC 529 IP 00 bei angeschlossenen Nennguerschnitt
nunber of poles / Polzohl 2 to 24 poles / 2- bis 24-polig
fire strip length / Aiolieriiinge 5 m
aproyals / Approkationen cULus und/ond SEV
drill pottern in the PCB
Lochbild in der Leiterplatte M 2
Cpoles - x ps = B ¢ 0f '
CPolzohl - ) x RN = B 2 0 |
Noterials / Verkstaffe
iten | nsulating kody PAG6 W V-0 black
Pos{  Gehtuse Ki. Polyonid 66 UL 94y-D schyorz
iten 2 connector hody Cun ol N 4
Pos2  Klennkirper Cun gol Ni 4
iten 3 terninal srey W2 SAiEwrgf‘erlen;e-.n?(. =5Bl Et!H or UNS}EBeF.erepce;no. Hi.‘)i’ﬂl ,
nicroinch nickel ploting over 320micrainch copper plating ™ yow—— Tem 51 R o
Pos3  Schroube N2 $tohl Qual. 88 Ty 086 Yerkstof, Ronjel Nerkstof-A tieimaver
gl Cug + Nl g seres ype 086
iten 4 contact ps 381 copper alloy CuSn Dot Kore

) v
firetined (Sn 987) ol wak  |dato sheet / Datenblatt
series type 086 ﬂs 38l
86 R

Posd  Kontoktbigel RM 381 Cusn :
feveryerzinnt (Sn 98%) Klerime Typ 0 381
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